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Einleitung

Vorgesehenen Neuerungen 
für das STLB-Bau 10-2007
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Kurztexte im STLB-Bau

- Vorgaben durch den Arbeitskreis oder  

Wie werden die KT bisher erstellt?

- durch die STLB-Bau Redakteure

Kurztexte im STLB-Bau 
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Kurztexte im STLB-Bau – Bisher?

Mauerwerk Außenwand HLzB SFK 12 RDK 1,6 D 24cm

Mauerwerk der Außenwand, mit Stoßfugenvermörtelung, Mauerziegel, DIN V 
105-100 oder nach Zulassung, HLzB, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 
1,6, Mauerwerksdicke 24 cm, Mauermörtel MG II a DIN V 18580, 
Höhe bis 2,75 m.

Mauerwerk Außenwand HLzB SFK 12 RDK 1,6 D 24cm

Mauerwerk der Außenwand, mit Stoßfugenvermörtelung, Mauerziegel, DIN V 
105-100 oder nach Zulassung, HLzB, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 
1,6, Mauerwerksdicke 24 cm, Mauermörtel MG II a DIN V 18580, 
Höhe bis 5,5 m.

Werden bei gleichartigen Pos. Ausprägungen gewählt, 
die nicht als Kurztext vorgesehen war, so sieht der Kurztext gleich aus.
Es ist kein Unterscheidungsmerkmal zu erkennen.

KurztextKurztext

KurztextKurztext
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Kurztexte im STLB-Bau – Bisher?
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Kurztexte im STLB-Bau – Bisher?

Benutzer ändert den Kurztext in  Positionsliste

oder alternativ in der AVA
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Kurztexte im STLB-Bau – Bisher?

Nachteil:

Keine Gewährleistung, dass der Kurztext auch zum Positionslangtext passt.

der veränderte Kurztext geht bei Änderung der Position verloren
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Kurztexte im STLB-Bau

Ziel des GAEB:
Standardisierte  Kurztexte 

im STLB-Bau

anbieten
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Kurztexte im STLB-Bau – geplant für 2007

Die GAEB Arbeitskreise geben einen  
standardisierten Kurztext vor

Gesetzte Markierungen zeigen dem Nutzer den von 
den Experten vorgeschlagenen Kurztext an

Kurztexte können variabel zusammengestellt werden

Es entfällt die Möglichkeit der freien 
Kurztexteingabe im STLB-Bau
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Kurztexte im STLB-Bau – geplant für 10-2007

H bis 2,75bis 2,75Arbeitshöhe [m] (innen)

ohne AngabeWärmeleitfähigkeit [W/mK]

MG II aMG II aMauermörtel

D 24 cm24Dicke [cm] Wand

RDK 1,61,6Rohdichteklasse [kg/dm3] 
Mauerstein

SFK 1212Festigkeitsklasse [N/mm2] 
Mauerstein

HLzBHLzBMauerstein

Stoßfugenvermörtelungmit StoßfugenvermörtelungAusführung Vermauerung

ohne AngabeAnforderung Mauerwerk

AußenwandAußenwandBauteil, Wand/aufgehend

MauerwerkMauerwerkMauerwerk

m2m2Abrechnungseinheit

Markierung, ob 
für 
Positionskurz-
text relevant

Kurztext der AusprägungBildschirmanzeigetext der 
Ausprägung

Bezeichnung 
Beschreibungsmerkmal
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Kurztexte im STLB-Bau – geplant für 10-2007

H bis 2,75bis 2,75Arbeitshöhe [m] (innen)

ohne AngabeWärmeleitfähigkeit [W/mK]

MG II aMG II aMauermörtel

D 24 cm24Dicke [cm] Wand

RDK 1,61,6Rohdichteklasse [kg/dm3] 
Mauerstein

SFK 1212Festigkeitsklasse [N/mm2] 
Mauerstein

HLzBHLzBMauerstein

Stoßfugenvermörtelungmit StoßfugenvermörtelungAusführung Vermauerung

ohne AngabeAnforderung Mauerwerk

AußenwandAußenwandBauteil, Wand/aufgehend

MauerwerkMauerwerkMauerwerk

m2m2Abrechnungseinheit

Markierung, ob 
für 
Positionskurz-
text relevant

Kurztext der AusprägungBildschirmanzeigetext der 
Ausprägung

Bezeichnung 
Beschreibungsmerkmal
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Kurztexte im STLB-Bau – geplant für 10-2007

H bis 2,75bis 2,75Arbeitshöhe [m] (innen)

ohne AngabeWärmeleitfähigkeit [W/mK]

MG II aMG II aMauermörtel

D 24 cm24Dicke [cm] Wand

RDK 1,61,6Rohdichteklasse [kg/dm3] 
Mauerstein

SFK 1212Festigkeitsklasse [N/mm2] 
Mauerstein

HLzBHLzBMauerstein

Stoßfugenvermörtelungmit StoßfugenvermörtelungAusführung Vermauerung

ohne AngabeAnforderung Mauerwerk

AußenwandAußenwandBauteil, Wand/aufgehend

MauerwerkMauerwerkMauerwerk

m2m2Abrechnungseinheit

Markierung, ob 
für 
Positionskurzt
ext relevant

Kurztext der AusprägungBildschirmanzeigetext der 
Ausprägung

Bezeichnung 
Beschreibungsmerkmal
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STLB-Bau Check

Neuerungen 
für das Update

STLB-Bau 04-2007
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LV auf STLB-Bau-Konformität prüfen
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Leistungsverzeichnis auf Konformität

mit einer aktuellen STLB-Bau Version prüfen

Aufgabe
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bisher
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neu ab 
04-2007
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STLB-Bau Check
mit Version 04/2007
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mehrere STLB-Bau Checks auf einem Rechner 

Vorstellung des Checks am Beispiel 
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Oberfläche STLB-Bau

Modifizierte 

STLB-Bau - Programmoberfläche 

ab dem Update 2007-10
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10-2007
00134
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10-2007
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